
2011-2012年全球及中国晶振行业研究报告

《2011-2012年全球及中国晶振行业研究报告》包括以下内容：

晶振简介• 晶振简介

• 晶振下游市场分析

• 晶振产业分析，技术展望

• 21家主要晶振厂家研究

智能手机需要使用4 8片晶振 普通手机需要使用2 5颗 笔记本电脑需要使用3智能手机需要使用4-8片晶振，普通手机需要使用2-5颗。笔记本电脑需要使用3-

4颗晶振，平板电视4-7颗，数码相机2-4颗。豪华车需要70-110颗晶振，经济型需要

20-40颗。2011年全球晶振出货量大约170亿个，比2010年增长大约9.7%。

晶振行业已经非常成熟，因此晶振价格逐年下滑。2005年晶振平均价格为34日

元，到2011年下降到20日元。2011年晶振行业规模比2010微幅衰退0.7%，2012年

市场更加低迷，预计衰退2.7%。2011年晶振价格下滑约4%，2012年价格下滑幅度

估计在6-10%之间。



经过多年的市场发展证明，MEMS晶振和

2010-2012年全球前21家晶振厂家收入（百万美元）

硅晶振只能在对性能要求不高的领域有所发展，

无法取代传统晶振的地位。

几乎所有的晶振厂家在2011年和2012年都

面临衰退。特别是主要耕耘X’TAL与CXO领域

的厂家，衰退幅度比较大。只有在精度要求比

较高的 域 有 增较高的TCXO领域，还有微幅增长，如NDK。

TXC是台湾第一大晶振厂家，依靠规模效

应 还有 定增长 台湾大部分电子厂家都采应，还有一定增长。台湾大部分电子厂家都采

用TXC的晶振，TXC间接成为苹果、亚马逊、

Google、微软的主要供应商，出货量持续增加。
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